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摘要(译)

本发明涉及一种用于执行从医学检查方法获得的三维字符数据集的成像
处理的方法。根据本发明，基于以体积元素形式提供的数据来执行相关
解剖结构以及其他结构的数据的分离。另外，至少一个感兴趣结构的空
间表示随后发生，并且感兴趣结构的各个对象以使得它们能够在空间表
示中重新定位的方式彼此分离。
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